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Abstract (en)
The temperature-dependent switch (10) has a temperature-dependent switching mechanism received in a housing having an upper portion having
an external connector (22) and an electrically conductive lower portion having an outer-lying base (24). A carrier plate (25) is arranged with a heating
resistor (28) on the upper side (26). The heating resistor is connected to the solder pads (27,29). The heating resistor is soldered to the base using
the solder pads, such that the base is soldered to the solder pad (27).

Abstract (de)
Ein temperaturabhangiger Schalter (10) mit einem temperaturabhangigen Schaltwerk, einem das Schaltwerk aufnehmenden Gehause, das ein
Oberteil mit einem ersten AuBenanschluss (22) sowie ein elektrisch leitendes Unterteil mit einem aufBBen liegenden Boden (24) aufweist, ist auf einer
Tragerplatte (25) angeordnet, auf deren Oberseite (26) ein Heizwiderstand (28) und zwei mit dem Heizwiderstand (28) verbundene Létflachen (27,
29) angeordnet sind. Der Boden (24) des Unterteils liegt auf dem Heizwiderstand (28) auf. Das Unterteil ist mit der ersten Létflache (27) verlotet und
die zweite Lotflache (29) dient als zweiter AuBenanschluss. Der Boden (24) ist flachig auf die erste Létflache (27) aufgelétet ( Fig. 2).
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